
(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호   10-2009-0070873

(43) 공개일자   2009년07월01일

(51) Int. Cl.
      

H05B 33/02 (2006.01)
(21) 출원번호       10-2007-0139025

(22) 출원일자       2007년12월27일

     심사청구일자   2007년12월27일 

(71) 출원인

삼성모바일디스플레이주식회사

경기도 용인시 기흥구 농서동 산24번지

(72) 발명자

문찬경

부산광역시 금정구 남산동  116-17 세진빌라 301
호

하근동

경기도 성남시 분당구 금곡동 청솔마을 성원아파
트 704동 1401호

(뒷면에 계속)

(74) 대리인

팬코리아특허법인

전체 청구항 수 : 총 13 항

(54) 유기발광 표시장치

(57) 요 약

본  발명은  패널  어셈블리와  결합되는  베젤의  형상을  개선하여  기구적  강도를  높인  유기발광  표시장치를

제공한다. 본 발명에 따른 유기발광 표시장치는 표시 영역과 패드 영역을 구비하는 패널 어셈블리와, 패널 어셈

블리와 결합되는 베젤을 포함하며, 베젤은 패널 어셈블리가 올려지는 바닥부와, 바닥부의 가장자리들 중 패드 영

역에 대응하는 가장자리를 제외한 가장자리에 위치하는 측벽과, 패드 영역에 대응하는 바닥부의 가장자리에 제공
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특허청구의 범위

청구항 1 

표시 영역과 패드 영역을 구비하는 패널 어셈블리; 및

상기 패널 어셈블리와 결합되는 베젤

을 포함하며,

상기 베젤이,

상기 패널 어셈블리가 올려지는 바닥부;

상기 바닥부의 가장자리들 중 상기 패드 영역에 대응하는 가장자리를 제외한 가장자리에 위치하는 측벽; 및

상기 패드 영역에 대응하는 상기 바닥부의 가장자리에 제공되는 헤밍 플랜지

를 포함하는 유기발광 표시장치.

청구항 2 

제1항에 있어서,

상기 패드 영역에 고정되며 상기 헤밍 플랜지를 타고 벤딩되는 연성 회로기판; 및

상기 연성 회로기판과 전기적으로 연결되는 인쇄회로기판

을 포함하는 유기발광 표시장치.

청구항 3 

제1항에 있어서,

상기 패널 어셈블리는 상기 패드 영역이 형성되는 제1 기판을 포함하고,

상기 헤밍 플랜지의 상면이 상기 제1 기판의 상면보다 높게 위치하는 유기발광 표시장치.

청구항 4 

제3항에 있어서,

상기 헤밍 플랜지가 상기 베젤의 내측을 향해 적어도 2번 접혀 형성되는 유기발광 표시장치.

청구항 5 

제3항에 있어서,

상기 헤밍 플랜지가 상기 제1 기판의 끝단과의 사이에 거리를 두고 위치하는 유기발광 표시장치.

청구항 6 

제1항에 있어서,

상기 바닥부의 가장자리가 상기 바닥부로부터 상기 베젤의 내측을 향해 3번 접혀 상기 헤밍 플랜지를 형성하며,

상기 헤밍 플랜지가 상기 바닥부와 평행한 수평부를 구비하는 유기발광 표시장치.

청구항 7 

제1항에 있어서,

상기 바닥부의 가장자리가 상기 바닥부로부터 상기 베젤의 내측을 향해 한번 접혀 상기 헤밍 플랜지를 형성하는

유기발광 표시장치.

청구항 8 
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제1항에 있어서,

상기 바닥부의 가장자리가 상기 바닥부로부터 상기 베젤의 외측을 향해 한번 접혀 상기 헤밍 플랜지를 형성하는

유기발광 표시장치.

청구항 9 

제7항 또는 제8항에 있어서,

상기 헤밍 플랜지가 상기 바닥부에 대해 180°로 벤딩되어 상기 바닥부와 평행하게 배치되는 수평부를 구비하는

유기발광 표시장치.

청구항 10 

제1항에 있어서,

상기 베젤이 금속으로 형성되는 유기발광 표시장치.

청구항 11 

제1항 내지 제8항 및 제10항 중 어느 한 항에 있어서,

상기 패드 영역을 덮으면서 상기 패널 어셈블리에 고정되는 상부 베젤을 포함하는 유기발광 표시장치.

청구항 12 

제11항에 있어서,

상기 상부 베젤이 상기 베젤의 바닥부와 같은 크기로 형성되며, 상기 표시 영역을 개방시키는 개구부를 형성하

는 유기발광 표시장치.

청구항 13 

제11항에 있어서,

상기 상부 베젤이 양면 테이프에 의해 상기 패널 어셈블리에 고정되는 유기발광 표시장치.

명 세 서

발명의 상세한 설명

    기 술 분 야

본 발명은 유기발광 표시장치에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 패널 어셈블리와 결합되는 베젤의 형상을 개선<1>

하여 기구적 강도를 높인 유기발광 표시장치에 관한 것이다.

    배 경 기 술

유기발광  표시장치는  정공  주입전극과  유기  발광층  및  전자  주입전극으로  구성되는  유기발광  소자들을<2>

포함하며, 유기 발광층 내부에서 전자와 정공이 결합하여 생성된 여기자(exciton)가 여기 상태로부터 기저 상태

로 떨어질 때 발생하는 에너지에 의해 발광이 이루어진다.

이러한 원리로 유기발광 표시장치는 자발광 특성을 가지며, 액정 표시장치와 달리 별도의 광원을 필요로 하지<3>

않으므로 두께와 무게를 줄일 수 있다. 또한, 유기발광 표시장치는 낮은 소비전력, 높은 휘도 및 높은 반응속도

등의 고품위 특성을 나타내므로 휴대용 전자 기기의 차세대 표시장치로 여겨지고 있다.

일반적으로 유기발광 표시장치는 내부에 유기발광 소자들을 형성하는 패널 어셈블리와, 패널 어셈블리의 후방에<4>

서  패널  어셈블리와  결합되는  베젤과,  패널  어셈블리와  인쇄회로기판을  연결하며  베젤의  뒤쪽으로  벤딩

(bending)되어 인쇄회로기판이 베젤의 뒷면에 위치하도록 하는 연성 회로기판을 포함한다.

패널 어셈블리는 유기발광 소자들이 형성된 표시 영역과, 패드 전극들이 노출되어 연성 회로기판이 고정되는 패<5>

드 영역을 포함한다. 베젤은 패널 어셈블리가 놓여지는 바닥부와, 바닥부의 가장자리에 형성되는 측벽으로 이루
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어진다. 이때 측벽은 연성 회로기판이 접히는 부분을 제외한 바닥부의 가장자리 전체에 형성된다.

이러한 유기발광 표시장치는 패널 어셈블리의 내부가 액정으로 채워진 액정 표시장치와 달리 패널 어셈블리의<6>

내부에 빈 공간이 존재하는 구조이므로 내충격성 개선이 요구된다. 특히 베젤의 측벽은 연성 회로기판이 접히는

부분에서 생략되어 있으므로, 베젤 중 패드 영역에 대응하는 부위에서는 비틀림 강도와 굽힘 강도가 저하된다.

이로써 사용자가 유기발광 표시장치가 장착된 전자 기기를 사용중에 떨어뜨리게 되면, 베젤 중 패드 영역에 대<7>

응하는 부분에서 순간적으로 큰 비틀림 하중 또는 굽힘 하중이 작용하여 베젤이 변형하게 된다. 그 결과, 베젤

에 결합되어 있는 패널 어셈블리에 비틀림 하중과 굽힘 하중이 그대로 전달되어 패널 어셈블리가 쉽게 파손될

수 있다.

    발명의 내용

        해결 하고자하는 과제

본 발명은 패널 어셈블리와 결합되는 베젤의 형상을 개선하여 기구적 강도를 높일 수 있는 유기발광 표시장치를<8>

제공하고자 한다.

        과제 해결수단

본 발명의 일 실시예에 따른 유기발광 표시장치는 표시 영역과 패드 영역을 구비하는 패널 어셈블리와, 패널 어<9>

셈블리와 결합되는 베젤을 포함하며, 베젤은 패널 어셈블리가 올려지는 바닥부와, 바닥부의 가장자리들 중 패드

영역에 대응하는 가장자리를 제외한 가장자리에 위치하는 측벽과, 패드 영역에 대응하는 바닥부의 가장자리에

제공되는 헤밍 플랜지를 포함한다.

유기발광 표시장치는, 패드 영역에 고정되며 헤밍 플랜지를 타고 벤딩되는 연성 회로기판과, 연성 회로기판과<10>

전기적으로 연결되는 인쇄회로기판을 더욱 포함할 수 있다.

패널 어셈블리는 패드 영역이 형성되는 제1 기판을 포함할 수 있으며, 헤밍 플랜지의 상면이 제1 기판의 상면보<11>

다 높게 위치할 수 있다. 헤밍 플랜지는 베젤의 내측을 향해 적어도 2번 접혀 형성될 수 있고, 제1 기판의 끝단

과의 사이에 거리를 두고 위치할 수 있다. 헤밍 플랜지는 바닥부로부터 베젤의 내측을 향해 3번 접혀 형성되어

바닥부와 평행한 수평부를 구비할 수 있다.

다른 한편으로, 헤밍 플랜지는 바닥부로부터 베젤의 내측을 향해 한번 접혀 형성되거나, 바닥부로부터 베젤의<12>

외측을 향해 한번 접혀 형성될 수 있다. 이때 헤밍 플랜지는 바닥부에 대해 180°로 벤딩되어 바닥부와 평행하

게 배치되는 수평부를 구비할 수 있다.

유기발광 표시장치는 패드 영역을 덮으면서 패널 어셈블리에 고정되는 상부 베젤을 더욱 포함할 수 있다. 상부<13>

베젤은 베젤의 바닥부와 같은 크기로 형성되며, 표시 영역을 개방시키는 개구부를 형성할 수 있다. 상부 베젤은

양면 테이프에 의해 패널 어셈블리에 고정될 수 있다.

        효 과

본 발명에 의한 유기발광 표시장치는 베젤에 제공된 헤밍 플랜지를 통해 베젤 전체에 동일한 강성을 부가하여<14>

낙하 충격시 베젤의 변형량을 감소시킨다. 따라서 베젤에서 패널 어셈블리로 가해지는 비틀림 하중과 굽힘 하중

을 경감시켜 패널 어셈블리의 파손을 최소화할 수 있다.

    발명의 실시를 위한 구체적인 내용

이하, 첨부한 도면을 참고로 하여 본 발명의 실시예에 대하여 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을<15>

가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 상세히 설명한다. 본 발명은 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며

여기에서 설명하는 실시예에 한정되지 않는다.

도 1은 본 발명의 제1 실시예에 따른 유기발광 표시장치의 분해 사시도이고, 도 2는 도 1에 도시한 유기발광 표<16>

시장치의 결합 상태 사시도이다.

도 1과 도 2를 참고하면, 본 실시예의 유기발광 표시장치(100)는, 표시 영역(A10)과 패드 영역(A20)을 구비하며<17>

표시 영역(A10)에서 소정의 영상을 표시하는 패널 어셈블리(20)와, 패널 어셈블리(20)의 후방에서 패널 어셈블

리(20)와 결합되는 베젤(40)과, 연성 회로기판(32)을 통해 패널 어셈블리(20)와 전기적으로 연결되는 인쇄회로
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기판(36)을 포함한다.

패널 어셈블리(20)는 제1 기판(12)과, 제1 기판(12)보다 작은 크기로 형성되며 실런트에 의해 가장자리가 제1<18>

기판(12)에 고정되는 제2 기판(14)을 포함한다. 실런트 내측으로 제1 기판(12)과 제2 기판(14)이 중첩되는 영역

에 실제 영상 표시가 이루어지는 표시 영역(A10)이 위치하고, 실런트 외측의 제1 기판(12) 위에 패드 영역(A2

0)이 위치한다.

제1 기판(12)의 표시 영역(A10)에는 부화소들이 매트릭스 형태로 배치되며, 표시 영역(A10)과 실런트 사이 또는<19>

실런트의 외측에 부화소들을 구동시키기 위한 스캔 드라이버(도시하지 않음)와 데이터 드라이버(도시하지 않

음)가 위치한다. 제1 기판(12)의 패드 영역(A20)에는 스캔 드라이버와 데이터 드라이버로 전기적 신호를 전달하

기 위한 패드 전극들이 위치한다.

도 3은 도 1에 도시한 패널 어셈블리의 부화소 회로 구조를 나타낸 도면이고, 도 4는 도 1에 도시한 패널 어셈<20>

블리의 부분 확대 단면도이다.

도 3과 도 4를 참고하면, 패널 어셈블리(20)의 부화소는 유기발광 소자(L1)와 구동 회로부로 이루어진다. 유기<21>

발광 소자(L1)는 애노드 전극(16)과 유기 발광층(18) 및 캐소드 전극(22)을 포함하며, 구동 회로부는 적어도 2

개의 박막 트랜지스터와 적어도 하나의 저장 캐패시터(C1)를 포함한다. 박막 트랜지스터는 기본적으로 스위칭

트랜지스터(T1)와 구동 트랜지스터(T2)를 포함한다.

스위칭 트랜지스터(T1)는 스캔 라인(SL1)과 데이터 라인(DL1)에 연결되고, 스캔 라인(SL1)에 입력되는 스위칭<22>

전압에 따라 데이터 라인(DL1)에서 입력되는 데이터 전압을 구동 트랜지스터(T2)로 전송한다. 저장 캐패시터

(C1)는 스위칭 트랜지스터(T1)와 전원 라인(VDD)에 연결되며, 스위칭 트랜지스터(T1)로부터 전송받은 전압과 전

원 라인(VDD)에 공급되는 전압의 차이에 해당하는 전압을 저장한다.

구동 트랜지스터(T2)는 전원 라인(VDD)과 저장 캐패시터(C1)에 연결되어 저장 캐패시터(C1)에 저장된 전압과 문<23>

턱 전압의 차이의 제곱에 비례하는 출력 전류(IOLED)를 유기발광 소자(L1)로 공급하고, 유기발광 소자(L1)는 출

력 전류(IOLED)에 의해 발광한다. 구동 트랜지스터(T2)는 소스 전극(24)과 드레인 전극(26) 및 게이트 전극(28)

을 포함하며, 유기발광 소자(L1)의 애노드 전극(16)이 구동 트랜지스터(T2)의 드레인 전극(26)에 연결될 수 있

다. 부화소의 구성은 전술한 예에 한정되지 않고 다양하게 변형 가능하다.

다시 도 1과 도 2를 참고하면, 제2 기판(14)이 실런트에 의해 제1 기판(12)과 소정의 간격을 두고 접합되어 제1<24>

기판(12)에 형성된 구동 회로부들과 유기발광 소자들을 외부로부터 밀봉시켜 보호한다. 제2 기판(14)이 패널 어

셈블리(20)의 상부 기판이 될 수 있으며, 제2 기판(14)의 내면에 흡습재(도시하지 않음)가 부착될 수 있다.

그리고 패널 어셈블리(20)의 패드 영역(A20)에는 칩 온 글라스(chip on glass; COG) 방식으로 집적회로 칩(30)<25>

이 실장되고, 칩 온 필름(chip on film; COF) 방식으로 연성 회로기판(32)이 실장된다. 집적회로 칩(30)과 연성

회로기판(32)의 주위에는 보호막(34)이 형성되어 패드 영역(A20)에 형성된 패드 전극들을 덮어 보호한다.

인쇄회로기판(36)에는 구동 신호를 처리하기 위한 전자 소자들(도시하지 않음)이 실장되며, 외부 신호를 인쇄회<26>

로기판(36)으로 전송하기 위한 커넥터(38)가 설치된다. 패드 영역(A20)에 고정된 연성 회로기판(32)은 베젤(4

0)의 뒤쪽으로 접혀져 인쇄회로기판(36)이 베젤(40)의 뒷면에 위치하도록 한다.

본 실시예에서 베젤(40)은 패널 어셈블리(20)가 올려지는 바닥부(42)와, 연성 회로기판(32)이 접히는 부분을 제<27>

외한 바닥부(42)의 가장자리로부터 패널 어셈블리(20)를 향해 연장되어 패널 어셈블리(20)의 측면과 접촉하는

측벽(44)과, 연성 회로기판(32)이 접히는 바닥부(42)의 가장자리에 제공되어 베젤(40)의 기구적 강도를 높이는

헤밍 플랜지(46)를 포함한다.

베젤(40)은 강성이 높은 재료, 일례로 스테인리스 강, 냉간압연 강, 알루미늄, 알루미늄 합금, 니켈 합금 등의<28>

금속 소재로 제작될 수 있으며, 공지의 헤밍(hemming) 공정을 이용하여 바닥부(42)로부터 측벽(44)을 세우고,

헤밍 플랜지(46)를 접어 완성할 수 있다. 그리고 베젤(40)의 바닥부(42)와 패널 어셈블리(20) 사이에는 양면 테

이프(48)가 위치하여 패널 어셈블리(20)를 베젤(40)에 고정시킬 수 있다.

베젤(40)은 패널 어셈블리(20)의 후방에서 패널 어셈블리(20)와 결합하여 패널 어셈블리(20)를 고정 및 지지하<29>

는 기능을 하는데, 본 실시예의 베젤(40)은 측벽(44)이 제공되지 않아 기구적으로 취약한 부분, 즉 연성 회로기

판(32)이 접히는 부위에 헤밍 플랜지(46)를 형성하여 베젤(40)의 비틀림 강도와 굽힘 강도를 강화한다.

도 5는 도 1에 도시한 베젤과 연성 회로기판의 부분 확대 단면도이다.<30>
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도 1과 도 5를 참고하면, 헤밍 플랜지(46)는 연성 회로기판(32)이 접히는 부위에서 바닥부(42)로부터 베젤(40)<31>

의 외측을 향해 연장되어 위치하며, 베젤(40)의 내측을 향해 2번 이상 접힌 구조로 이루어진다. 도 1과 도 5에

서는 헤밍 플랜지(46)가 바닥부로부터 3번 접혀 구성되는 경우를 도시하였으며, 이 경우 헤밍 플랜지(46)는 바

닥부(42)와 평행을 이루는 수평부(47)를 구비한다.

헤밍 구조는 판재의 끝단을 접어서 포개는 구조로서, 제품의 기구적 강도를 높이는 기능을 한다. 따라서 헤밍<32>

플랜지(46)가 베젤(40) 중 패드 영역(A20)에 대응하는 부위의 기구적 강도를 높여 외력, 특히 낙하 충격에 의한

베젤(40)의 변형을 감소시킨다.

본 실시예에서 헤밍 플랜지(46)의 상면은 연성 회로기판(32)이 고정된 제1 기판(12)의 상면보다 높게 위치할 수<33>

있다. 도 5에서 헤밍 플랜지(46)의 전체 높이를 h로 표기하였다. 이 경우, 헤밍 플랜지(46)는 제1 기판(12)의

끝단으로부터 소정의 거리(d, 도 5 참고)를 두고 떨어져 위치한다.

따라서 제1 기판(12)에 고정된 연성 회로기판(32)이 헤밍 플랜지(46)를 거쳐 베젤(40)의 뒤쪽으로 접힐 때, 연<34>

성 회로기판(32)이 헤밍 플랜지(46)에 의해 급격하게 꺾여 윗방향으로 들뜨는 것을 억제할 수 있다. 그 결과,

패널 어셈블리(20)와 베젤(40)을 조립할 때 연성 회로기판(32)이 손상되는 것을 방지할 수 있다.

또한, 전술한 헤밍 플랜지(46) 구조에서는 헤밍 플랜지(46)의 날카로운 모서리가 연성 회로기판(32)과 접촉하지<35>

않고, 헤밍 플랜지(46)의 수평부(47)가 연성 회로기판(32)과 접촉한다. 따라서 본 실시예에서는 연성 회로기판

(32)의 손상을 억제하기 위하여 베젤(40)의 모서리를 부드럽게 가공하는 면취 과정을 생략할 수 있다.

도 6은 도 1에 도시한 베젤에서 낙하 충격시 발생하는 변형을 시뮬레이션한 결과를 나타낸 도면이고, 도 7은 헤<36>

밍 플랜지를 구비하지 않은 비교예의 베젤에서 낙하 충격시 발생하는 변형을 시뮬레이션한 결과를 나타낸 도면

이다.

도 6과 도 7을 참고하면, 동일한 낙하 실험 조건에서 헤밍 플랜지를 구비하지 않은 비교예의 베젤(40')에서는<37>

패드 영역에 대응하는 부분(도 7의 좌측 부분)이 급격한 곡선을 그리며 크게 휘어진 것을 확인할 수 있다. 이에

반해, 헤밍 플랜지를 구비한 본 실시예의 베젤(40)에서는 패드 영역에 대응하는 부분(도 6의 좌측 부분)이 완만

한 곡선을 그리며 작게 휘어진 것을 확인할 수 있으며, 비교예보다 감소된 변형량을 보이고 있다.

이와 같이 본 실시예의 유기발광 표시장치(100)는 헤밍 플랜지(46)를 통해 베젤(40) 전체에 동일한 강성을 부가<38>

하여 낙하 충격시 베젤(40)의 변형량을 감소시킨다. 그 결과, 베젤(40)에서 패널 어셈블리(20)로 가해지는 비틀

림 하중과 굽힘 하중을 경감시켜 패널 어셈블리(20)의 파손을 줄일 수 있다.

본 출원의 발명자는 전술한 제1 실시예의 유기발광 표시장치(100)와 헤밍 플랜지를 구비하지 않은 비교예의 유<39>

기발광 표시장치를 낙하 지그에 장착하고, 낙하 지그를 떨어뜨려 패널 어셈블리(20)의 파손 여부를 판별하는 낙

하 테스트를 실시하였다.

낙하 지그의 낙하 높이는 1.5m이고, 낙하 방향은 도 8에 도시한 바와 같이 육면체 낙하 지그(50)의 각 면에 대<40>

응하는 6개의 화살표 방향(제1 내지 제6 방향)이다. 낙하 지그(50)를 각 방향에서 3번 떨어뜨려 패널 어셈블리

의 파손 여부를 판별하였다.

도 9는 도 1에 도시한 제1 실시예의 유기발광 표시장치와 헤밍 플랜지를 구비하지 않은 비교예의 유기발광 표시<41>

장치에서 낙하 점수를 나타낸 그래프이다. 도 9에서 세로축의 낙하 점수는 한번의 낙하 테스트에서 양호 판정을

1점으로 계산하고, 불량 판정을 0점으로 계산하여 총 18번(6개 방향ㅧ 3번 실시)의 낙하 점수를 합산한 점수이

다.

그리고 제1 실시예의 유기발광 표시장치와 비교예의 유기발광 표시장치에서 평균 낙하 점수와 실험 표준편차 및<42>

18번 테스트 후 양호 판정율을 하기 표에 나타내었다.

표 1

<43>

도 9와 표 1을 참고하면, 비교예의 유기발광 표시장치는 9.47의 평균 낙하 점수와 5.96의 실험 표준편차 및<44>
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16.7%의 낮은 양호 판정율을 보이고 있다. 이에 반해, 헤밍 플랜지를 구비한 본 실시예의 유기발광 표시장치는

13.6의 평균 낙하 점수와 5.19의 실험 표준편차 및 50.0%의 높은 양호 판정율을 보이고 있음을 확인할 수 있다.

도 10은 본 발명의 제2 실시예에 따른 유기발광 표시장치 중 베젤의 일부를 나타낸 확대 사시도이고, 도 11은<45>

도 10에 도시한 베젤의 단면도로서 제1 기판과 양면 테이프의 일부를 함께 도시하였다.

도 10과 도 11을 참고하면, 본 실시예의 유기발광 표시장치에서 베젤(401)은 헤밍 플랜지(461)가 베젤(401)의<46>

내측으로 한번 접혀 형성되며 제1 기판(12)의 상면보다 낮은 높이로 형성되는 구조를 제외하고 전술한 제1 실시

예와 동일한 구조로 이루어진다. 제1 실시예와 동일 부재에 대해서는 같은 인용부호를 사용한다.

헤밍 플랜지(461)는 바닥부(42)에 대해 180°로 벤딩되어 바닥부(42)와 평행한 수평부(461a)를 구비할 수 있다.<47>

본 실시예의 헤밍 플랜지(461) 또한 베젤(401)의 기구적 강도를 높여 낙하 충격에 의한 변형을 감소시키며, 제1

실시예의 헤밍 플랜지보다 접힘 회수가 감소되어 베젤(401)의 제조 공정을 보다 용이하게 할 수 있다.

도 12는 본 발명의 제3 실시예에 따른 유기발광 표시장치 중 베젤의 일부를 나타낸 확대 사시도이고, 도 13은<48>

도 12에 도시한 베젤의 단면도로서 제1 기판과 양면 테이프의 일부를 함께 도시하였다.

도 12와 도 13을 참고하면, 본 실시예의 유기발광 표시장치에서 베젤(402)은 헤밍 플랜지(462)가 베젤(402)의<49>

외측, 즉 바닥부(42)의 하면을 향해 한번 접혀 형성되는 구조를 제외하고 전술한 제1 실시예와 동일한 구조로

이루어진다. 제1 실시예와 동일 부재에 대해서는 같은 인용부호를 사용한다.

헤밍 플랜지(462)는 바닥부(42)에 대해 180°로 벤딩되어 바닥부(42)와 평행한 수평부(462a)를 구비할 수 있다.<50>

본 실시예의 헤밍 플랜지(462) 또한 베젤(402)의 기구적 강도를 높여 낙하 충격에 의한 변형을 감소시키며, 베

젤(402)의 내측이 아닌 외측을 향해 접혀 형성되므로 제1 기판(12)의 끝단으로부터 헤밍 플랜지(462)가 돌출되

는 폭(w, 도 13 참고)을 줄여 베젤(402)을 보다 컴팩트하게 제작할 수 있다.

도 14는 본 발명의 제4 실시예에 따른 유기발광 표시장치의 분해 사시도이고, 도 15는 도 14에 도시한 제2 기판<51>

과 상부 베젤이 결합된 상태를 도시한 단면도이다.

도 14와 도 15를 참고하면, 본 실시예의 유기발광 표시장치(101)는 패널 어셈블리(20)의 후방에 위치하는 베젤<52>

(40)을 하부 베젤이라 할 때, 패널 어셈블리(20)의 전방에 고정되는 상부 베젤(52)을 더욱 포함한다. 하부 베젤

(40)의 형상은 전술한 제1 실시예 내지 제3 실시예 중 어느 하나로 이루어지며, 도 14에서는 일례로 제1 실시예

의 하부 베젤(40)을 도시하였다.

상부 베젤(52)은 패널 어셈블리(20)의 제1 기판(12) 및 하부 베젤(40)의 바닥부(42)와 같은 크기로 형성되고,<53>

표시 영역(A10)을 개방시키는 개구부(521)를 형성한다. 상부 베젤(52)은 일정한 두께를 가지는 판 모양으로 형

성되며, 양면 테이프(54)를 이용하여 제2 기판(14)의 상면에 부착될 수 있다.

본 실시예의 유기발광 표시장치(101)에서는 상부 베젤(52)이 패널 어셈블리(20)의 패드 영역(A20)을 덮어 보호<54>

함에 따라, 하부 베젤(40)과 함께 패드 영역(A20)의 기구적 강도를 높이는데 효과적으로 기여할 수 있다.

상기에서는 본 발명의 바람직한 실시예에 대하여 설명하였지만, 본 발명은 이에 한정되는 것이 아니고 특허청구<55>

범위와 발명의 상세한 설명 및 첨부한 도면의 범위 안에서 여러 가지로 변형하여 실시하는 것이 가능하고 이 또

한 본 발명의 범위에 속하는 것은 당연하다.

도면의 간단한 설명

도 1은 본 발명의 제1 실시예에 따른 유기발광 표시장치의 분해 사시도이다.<56>

도 2는 도 1에 도시한 유기발광 표시장치의 결합 상태 사시도이다.<57>

도 3은 도 1에 도시한 패널 어셈블리의 부화소 회로 구조를 나타낸 개략도이다.<58>

도 4는 도 1에 도시한 패널 어셈블리의 부분 확대 단면도이다.<59>

도 5는 도 1에 도시한 베젤과 연성 회로기판의 부분 확대 단면도이다.<60>

도 6은 도 1에 도시한 베젤에서 낙하 충격시 발생하는 변형을 시뮬레이션한 결과를 나타낸 도면이다.<61>

도 7은 헤밍 플랜지를 구비하지 않은 비교예의 베젤에서 낙하 충격시 발생하는 변형을 시뮬레이션한 결과를 나<62>

타낸 도면이다.
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도 8은 낙하 테스트에 사용된 낙하 지그를 나타낸 개략도이다.<63>

도 9는 도 1에 도시한 제1 실시예의 유기발광 표시장치와 헤밍 플랜지를 구비하지 않은 비교예의 유기발광 표시<64>

장치에서 낙하 점수를 나타낸 그래프이다.

도 10은 본 발명의 제2 실시예에 따른 유기발광 표시장치 중 베젤의 일부를 나타낸 확대 사시도이다.<65>

도 11은 도 10에 도시한 베젤을 구비한 유기발광 표시장치의 부분 확대 단면도이다.<66>

도 12는 본 발명의 제3 실시예에 따른 유기발광 표시장치 중 베젤의 일부를 나타낸 확대 사시도이다.<67>

도 13은 도 12에 도시한 베젤을 구비한 유기발광 표시장치의 부분 확대 단면도이다.<68>

도 14는 본 발명의 제4 실시예에 따른 유기발광 표시장치의 분해 사시도이다.<69>

도 15는 도 14에 도시한 제2 기판과 상부 베젤이 결합된 상태를 도시한 단면도이다.<70>

도면

    도면1
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专利名称(译) 有机发光显示器

公开(公告)号 KR1020090070873A 公开(公告)日 2009-07-01

申请号 KR1020070139025 申请日 2007-12-27

[标]申请(专利权)人(译) 三星显示有限公司

申请(专利权)人(译) 三圣母工作显示有限公司

[标]发明人 MOON CHAN KYOUNG
문찬경
HA KUEN DONG
하근동
KANG JI HO
강지호
LEE HYUN HEE
이현희
YEE DONG SU
이동수
IM JUNG JUN
임정준
KWON OH JUNE
권오준
HWANG HYUN MIN
황현민
KIM MUN SU
김문수
CHEGAL SEUNG WON
제갈승원

发明人 문찬경
하근동
강지호
이현희
이동수
임정준
권오준
황현민
김문수
제갈승원

IPC分类号 H05B33/02

CPC分类号 H05K5/02 H01L27/3244 H01L51/5237

其他公开文献 KR100918053B1

外部链接 Espacenet

摘要(译)

本发明提供一种有机发光显示器，其通过改善连接到面板组件的边框的形状而具有改善的机械强度。 OLED显示器包括具有显示区
域和焊盘区域的面板组件，以及连接到面板组件的边框。边框包括其上安装有面板组件的底部，以及焊盘区域位于除相应边缘之外
的边缘处的侧壁，以及设置在与所述垫区域对应的底部边缘处的折边凸缘。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/575061ae-6086-49eb-ba1a-46e1763a5f6b
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/040798036/publication/KR20090070873A?q=KR20090070873A



